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IoT（Internet Of Things）市
場の拡大に伴って高まる
MCUベースの組み込みシス
テム設計の新しいアプロー
チ登場への期待
ハードウェア/ソフトウェア統合プラットフォームが
急速に変化する環境への対応を可能にする

実
際のところ、IoT（Internet Of  Things）市場の 

  今後のビジネスチャンスは、私たちの想像をは 
  るかに超えるものと予想されています。その市
場価値だけ見ても驚愕に値します。Gartner  Inc.のアナ
リストによると、2015年末までに49億台のIoTデバイス
が使用される見込みです。これは2014年に比べて30%
の増加となります。5年後の2020年までには、その数
は250億台まで膨れ上がると予想されています。さら
に、PCやスマートフォン、タブレットではないIoTデバイス
の出荷数は、毎年100億台規模に達すると予想されてお
り、金額にして7兆ドルを超える市場に成長すると見て
います。
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IoT 市場をよりエキサイティングなものにしてい
る源は、エッジデバイスとハブの大半に内蔵され
ている 32 ビットのMicrocontroller Unit（MCU）
です。IC Insight などの調査会社は、IoT 市場の拡
大に伴い、32 ビットMCUの売上げは 2018 年ま
でに年間成長率 9.5% にまで達すると予想してい
ます。

ルネサスはMCU業界のリーディングカンパニー
として、これまで市場にさまざまなメリットを提
供してきました。医療、家電、ファクトリーオー
トメーション、エネルギーマネージメントなどの
重要分野において、最適な製品を提供することに
より、お客様が直面する課題を解決に導いてきま
した。品質、信頼性、サポート、そしてセキュリ
ティという当社の提案価値は、市場におけるお客
様のニーズにお応えするものです。

しかし、IoT 市場では異なるアプローチが必要に
なります。

IoT 市場における最も困難な課題は、開発期間の
長期化に対してどのように対応していくかという
ことです。今日、先行者利益という言葉の意味を
誰もが理解するところですが、IoT 市場における
そのメリットは、単に他社に先んじて得られる利
益だけに留まりません。今日の IoT 市場には、ほ
とんどの場合、確立された業界標準というものが
ありません。そのため、最初に市場へ製品を投入
して成功を収めた者が、業界標準の策定に大きな
影響を与え、競合他社に対して優位な立場に立つ
ことができます。

また、IoT 市場では、組み込みシステムエンジニ
アはシステム設計への新たなアプローチを考えざ
るを得なくなります。自社のアプリケーションを

個別のユニットとして考えるのではなく、それが
どのように相互に接続されたネットワークに組み
込まれるのか、より広い視点で考えなければなり
ません。組み込みシステムエンジニアは新しい技
術を採用することを余儀なくされるでしょう。新
しいコミュニケーション、セキュリティ、ユーザー
インターフェース、センサー技術の導入に伴い、
組み込みシステムエンジニアは、コネクティビ
ティ、クラウド、ポータブルアプリケーションに
関する技術と知識を磨かなくてはなりません。従
来のシステムで使用されているMCUは他のデバ
イスと相互接続されていることが少ないため、ク
ラウドなどの専門知識を持っているエンジニアは
多くありません。IoT 市場で大きな成功を収める
ためには、組み込みシステムエンジニアはコネク
ティビティやセキュリティの問題、大規模で複雑
なネットワークについて深く理解する必要があり
ます。

ネットワークに常時、相互接続する機器が増える
ということは、システムの脆弱性が高まっていく
ことも意味しています。セキュリティ上のリスク
は、製造段階から開発、実装、リモートアップデー
トに至るまで、製品のライフサイクルのあらゆる
段階に存在します。今日、インターネットに接続
されているほとんどのデバイスのセキュリティ機
能は十分なものであるとは言えません。組み込み
システムエンジニアは、セキュリティとその対策
に関する技術を十分理解し、市場の期待に応える
必要が出てくるでしょう。



3 
IoT（Internet Of Things）市場の拡大に伴って高まるMCUベースの 

組み込みシステム設計の新しいアプローチ登場への期待
2015年
8月

複雑な設計にかかる時間の短縮化が鍵
このようなトレンドにより、組み込みシステムエ
ンジニアには設計上の優先順位を再構築し、新し
い機能のテストおよびデバッグに時間をかける必
要性が出てきます。しかし、市場に出すまでの時
間、市場での製品のライフサイクルが極端に短い
IoT 市場では、新製品を開発するための時間やリ
ソースは非常に限られています。このような環境
のなかで製品開発期間を短縮できるエンジニアだ
けが、IoT 市場で成功を収める可能性を高くする
ことができます。

IoT 市場は幅広いアプリケーションを網羅してい
ますが、実際のところ、その多くは基本的な機能
および周辺機器で構成されています。IoT 市場で
成功するために、エンジニアは多種多様な通信周

辺機能セット、アナログ I/O、大容量のメモリ、
そして多様なセキュリティと安全機能のポート
フォリオを備えたMCUを必要とします。現在の
組み込み機器設計の市場では、機能をすべて備え
たMCUを提供する半導体サプライヤーが多くの
製品を供給しています。来るべき IoT 市場で成功
するためには、いずれのベンダーも顧客の総所有
コストを削減し、短期間で製品を開発して市場へ
送り出す能力を備えることが鍵となるでしょう。

     総所有コストを最小限にする

主要なソフトウェアコンポーネントおよびツールの管理を簡素化することにより、
Renesas Synergy プラットフォームは総所有コストを削減します。
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IoT 市場で勝ち抜くには、組み込みシステムエン
ジニアは、その多くが基本的なレベルであるけれ
ども外すことのできない、かつ時間のかかる統合
タスクを排除しなくてはなりません。従来、エン
ジニアはシリコンレベルで作業を開始し、次に複
数のソフトウェアおよびツールオプションを模索
し、特定のアプリケーションのために最適なソ
リューションを見つける必要がありました。それ
ぞれのベンダーを評価するために貴重な時間を費
やし、ライセンス条件や IP 取得コストを理解す
ることを余儀なくされていました。つまり、実際
の開発作業を始める前に、実に多くの時間をかけ
ていました。今日、このエンジニアがベンダーを
検討するために費やす時間とエネルギーは、往々
にして莫大なものになる傾向にあります。それ
は、多くの場合、それぞれのツール、スタック、
RTOS ベンダーは、個々にロードマップを持って
おり、そのロードマップに沿って新機能をリリー

スします。新機能がリリースされるたびに、エン
ジニアはその新機能の対応に追われながら、機能
の中身、技術について十分に理解することを求め
られるのです。

同時に、エンジニアは複数のベンダーが提供する
ソフトウェアコンポーネントを統合するために時
間をかけ、システムレベルでの検証および最適化
を行い、かつ高品質を保ちながら市場の変化に
キャッチアップして最新のトレンドを取り込む必
要も出てきます。しかし、エンジニアは、製品開
発の最終段階になるまで、エンドアプリケーショ
ンコードの設計作業に取り組むことができませ
ん。かなり不安定な環境で予算オーバーのリスク
も負い、さらに市場参入へのタイミングをも左右
するような課題に直面しながら製品開発をしてい
るというのが多くのエンジニアの現状なのです。
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     市場に出るまでの時間を短縮する

Renesas Synergy プラットフォームは、他社と差別化できないコードの開発にかかる多
くの作業を解消するソフトウェアコンポーネントを包括的なパッケージとして提供する
ことにより、開発サイクルを大幅に短縮します。
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統合されたハードウェア/ソフトウェア 
ソリューションという答
Renesas Synergy プラットフォームは、これら
組み込みシステムエンジニアが抱えている課題
を回避するように設計されています。ルネサス
は、総所有コストを最小限に抑え、エンジニア
が他社と最も差別化を図ることができるエンド
アプリケーションコード、さらには追加する新
機能を素早く開発できるように、ハードウェア
とソフトウェアを統合化した製品を提供します。
Renesas Synergy プラットフォームのハードウェ
アは、ARM® Cortex®-M コアをベースにした互換

性のあるスケーラブルなMCU シリーズで構成
されているため、製品開発がより簡単なものに
なります。互換性のあるMCU は、消費電力が
非常に低く、実装面積が小さく、周辺機能も非
常に充実しており、最大 4 MB のコードフラッ
シュメモリを内蔵しています。新製品、新技術
が次々に登場してくるであろう IoT 市場に対応で
きるように、各MCUは多種多様な通信インター
フェースとセキュリティ機能を搭載しています。
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Renesas Synergy プラットフォームが真価を発揮
するのは、ソフトウェアレベルでの低コストと
開発期間の短縮化です。Renesas Synergy プラッ
トフォームには、最適化されたソフトウェアコン
ポーネントが包括的にパッケージングされてい
ます。Renesas Synergy ソフトウェアパッケージ
（SSP：Renesas Synergy Software Package） は、
IoT 市場向けの組み込みシステム開発に必要不可
欠な、基本コアシステム機能を構築するための重
要なソフトウェアコンポーネントをすべて備えて
います。すべて製品価格に含まれているため、エ
ンジニアは一つひとつのソフトウェアの価格の
検討に時間をかける必要がありません。さらに、

Express Logic 社の ThreadX® RTOS 上に構築され
た SSP には、Express Logic 社の X-Ware ™ミドル
ウェアコンポーネントが含まれており、デバイ
スドライバー、ミドルウェア、ライブラリ、API
を備えたフレキシブルなフレームワークなど、
MCU特有のソフトウェアコンポーネントが追加
されています。各コンポーネントは統合かつ検証
済で、各MCUに対応した最適化と再利用が可能
です。結果、開発者は、ドライバー実装、ミドルウェ
ア、および RTOS の統合などにかける時間を大幅
に短くすることができ、製品開発でよりクリエイ
ティブな仕事に時間をかけることができます。
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      Renesas Synergy Software Package (SSP)

SSP は、ThreadX® RTOS、X-Ware ™ミドルウェアコンポーネント、デバイスドライバー、
ライブラリ、API を備えたフレキシブルなフレームワークなどで構築されています。
IoT 市場向けの組み込みシステム開発に必要不可欠な、基本コアシステム機能を構築
するための重要なソフトウェアコンポーネントをすべて備えています。
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SSP は、組み込みシステムエンジニア向けのスタ
ンダードなソフトウェアソリューションとは異な
ります。業界で承認されているベストプラクティ
スを採用して開発した SSP には、最適化された
ソフトウェア製品であり、パフォーマンスを説明
したドキュメント（データシート）もパッケージ
として含まれています。MCUのソフトウェア製
品のデータシート提供はルネサスが業界初となり
ます。SSP はMISRA および Coremark など広く承
認されている標準テスト、そしてベンチマークを
満たしています。同時に、公開済みの SQA基準、
文書化されたプロセス、製品ライフサイクルプラ
クティスなども満たしています。さらに、ルネサ
スはアップデートやアップグレードに関する定期
リリースと必要なメンテナンス、正誤表の公開お
よび管理、問題追跡とバグ修正など、SSP を安心
してご使用いただくために必要なサポートのすべ
てを提供します。

Renesas Synergy の Eclipse ベースの e2 studio 統
合ソリューション開発環境（ISDE：Integrated 
Solution Development Environment）およびそ

れに含まれる Cコンパイラは、GNU からフリー
で入手していただくか、IAR から商業用コンパイ
ラを購入することも可能です。エンジニアは、各
Renesas Synergy MCU シリーズを搭載した開発
用キットまたはスターターキットのいずれか 1つ
を購入すれば、本格的な開発を始めることがで
きます。キットの登録を済ませると、自動的に
Renesas Synergy ソフトウェアパッケージのすべ
てのサービスを利用した開発環境を使用できま
す。

ISDE には、ソフトウェアおよびMCUのスマート
マニュアル（製本されたドキュメントを開くこと
なく、開発しながら同じ画面で不明点や説明を理
解できるマニュアル）をご使用いただくことで、
エンジニアは数千ページにおよぶマニュアルを読
むことから解放され、より多くの時間を製品開発
に集中することができます。
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結論
IoT 市場は非常にダイナミックな市場です。今後
わずか 5年間で、毎年 100 億台以上の IoT デバイ
スが市場に出荷されるとアナリストは予想してい
ます。この非常に激しい競争のなか、製品開発に
対して従来のアプローチをとっていたのでは、生
き残ることは難しくなるでしょう。

Renesas Synergy プラットフォームの各コンポー
ネント（シリコン、ソフトウェア、ツールのエコ
システム、キット、およびリファレンスデザイン）
は、製品開発にとって必要なすべてのサービスを

提供し、お客様の製品開発サイクルを短縮かつ迅
速なものにします。ハードウェアとソフトウェア
を統合化し、パッケージとして提供するこの新し
いシステム設計のアプローチは、IoT 市場での成
功を願うすべてのエンジニアにとって究極のソ
リューションとなるはずです。
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